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De nuestra consideracion:

Tengo el agrado de notificar a usted la Resolucion Electronica (E) N° 507, de 2024,
del Comité InnovaChile, que aprueba el convenio de subsidio celebrado el 28 de noviembre de
2024, con FEXPA INDUSTRIAL S.A., para la ejecucion del proyecto denominado "DISENO DE
UNA MANGA EXOTERMICA CON UN MAYOR RENDIMIENTO METALURGICO UTILIZANDO
HERRAMIENTAS EXPERIMENTALES Y NUMERICAS" codigo 24CVC-264992, cuya copia
integra se anexa.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,

Pedro Mena Marin
Director Juridico
CORPORACION DE FOMENTO DE LA
PRODUCCION

Carta suscrita mediante firma electronica avanzada por Pedro Mena Marin
Adj.: Resolucién Electronica(E) N°507, de 2024, de InnovaChile.
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